430110　集成电路工程

“集成电路工程”研究领域涉及微电子器件及集成电路的制造、测试、封装、材料与设备；光电子材料与器件；新型显示技术与应用集成等多个方向，是一个集集成电路、器件物理、微电子材料等多学科交叉的领域。集成电路工程目前已经成为渗透多个学科的、战略性与高技术产业相结合的综合性的工程领域。本专业致力于培养掌握解决集成电路工程问题的先进技术方法和现代技术手段，具有创新意识和独立承担解决工程技术或集成电路应用等方面的高级工程技术人才。

“集成电路工程”专业目前有两个研究方向：生物特征识别系统和通讯与多媒体系统芯片。生物特征识别系统以嵌入式系统、VLSI系统设计的理论与技术为基础，研究生物特征鉴别应用系统和相关专用集成电路的版图设计、电路仿真等；多媒体系统芯片主要有针对性地开展数字通信和多媒体等方面的高端芯片的研究和开发工作。包括高性能嵌入式 DSP 芯片、 3G/B 移动通信软件无线电芯片、 CMOS 图像传感器、 SOC 设计方法等方面的研究。该工程专业领域目前承担了多项国家级、省市部委级课题，并已与相关企业建立了紧密的合作关系，本工程领域工程硕士培养工作的开展能进一步满足相关企业对高层次人才的需求和在职人员在职进修的迫切需要。

